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Beschreibung Menge x an Nutzen zu einem Packstiick Eine Bestellposition entspricht mindestens einer Auf der Versandverpackung ist der Lieferschein

zusammengefasst. oder mehrerer Verpackungseinheiten gemaR Leitlinien Beschaffungslogistik [5.1]
. . . . anzubringen
» Besteht aus 1 bis x » Chargenrein und Sortenrein » Sortenreine Verpackung g

Leiterplatten ESD konform (Leitlinien » Chargenreine Verpackung

>
Beschaffungslogistik [2.9])

» Staubschutz muss gewabhrleistet sein

>

Unterschiedliche Fertigungschargen sind f—
getrennt zu halten und entsprechend zu = Q/
kennzeichnen
Beschriftung / Etikett auf Grundverpackung Etikett auf Sammelverpackung Angaben auf dem Lieferschein:
Kenn- ..
zeichnung ) i Uber den Standard aus unseren Anforderungen
o E-T-A Artikeinummer (hervorgehoben) o Bestellnummer + Position Beschaffungslogistik hinausgehende Punkte:
o Hersteller o  E-T-A Artikelnummer (hervorgehoben)
o  Menge o  Hersteller . .
9 o Oberflachenbeschichtung
o  Herstelldatum o  Menge
o Artikel- und Zeichnungsindex o  Herstelldatum
o  Chargennummer o Artikel- und Zeichnungsindex
o  MHD = garantierte Lotbarkeit o  Chargennummer
o  Oberflachenbeschichtung o  MHD = garantierte Lotbarkeit
— o  Oberflachenbeschichtung
Materialnr. des Herstellers
E-T-A Artikelnummer
Hersteller
Menge
Herstelldatum RCOHS-Konform
MHD / Lotbarkeit
Chargennummer
Oberflachenbeschichtung
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